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第八届全国硅基光电子材料及器件研讨会 
第一轮通知 
微电子技术经过五十余年的高速发展，“后摩尔定律”时代信息技术的发展走向成 
为世界共同关注的议题。在此背景下，硅基光子学和光电子集成技术近年来发展十分迅

速，特别是随着微纳加工技术的发展以及新材料、新结构、新概念的运用，使得硅基光

子学和光电子学充满了生机和活力。“硅基光电子材料及器件研讨会”是硅基光电子领 
域全国性的重要学术活动，至今已成功举办了七届。会议围绕硅基光电子学探讨该领域

急需解决的问题和将来的发展方向，为全国相关的研究、教学、生产和应用的科技工作

者构建了一个良好的学术与技术交流平台，展示了我国在这一领域的最新进展和最新成

就。 
本届会议将秉承前七届会议的一贯精神，根据目前硅基光电子学的发展趋势，以“硅 
基光电子材料与器件”为主题进行研讨，同时也欢迎硅基光电子单片集成技术等交叉学 
科领域参与会议。会议将邀请国内外知名专家参与活动，以增进交流，促进合作，推进

我国在相关领域的科学技术进步和产业发展。 
第八届硅基光电子材料及器件研讨会拟于2013 年6 月19 日-22 日在风景秀丽的城 
市——杭州召开。会议将安排邀请报告、口头报告和专题讨论。为此热忱欢迎广大学者 
和科技工作者积极参会，踊跃投稿，共同探讨硅基光子学的发展与未来。 
一、 承办单位： 
浙江大学硅材料国家重点实验室 
二、会议时间和地点： 
会议时间：2013 年6 月19 日至6 月22 日 
会议日程：6 月19 日（下午13：00-21：00）报到 

20  日（全天）和21 日报告会 

22  日 参观考察 
三、 会议主题： 

1） Si 基发光材料及器件； 

2） Si 基微纳尺度下的光传输与控制； 

3） 新型 Si 基光子学器件； 

4） 硅基异质结构材料制备、器件及其光电集成技术； 

5） Si 基光伏技术及应用； 

6） 其它以光电子集成化为目标的新型硅基微电子材料、器件及工艺技术。 
四、 会议征文及交流形式 

1 .  征文要求： 

1） 论文力求反映国内外最新研究方向和成果，主题突出，内容层次分明，数据准 
确，论述严谨，结论明确，采用法定计量单位。 
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2） 为保证会议文集印刷质量，征文请提交PDF格式文档，格式统一如下：题目用3 
号黑体字，作者用4号字，单位、邮编、电子信箱、摘要、正文用5号字。字体除题 
目外统一用宋体，包括图表在内每篇论文不超过3页。 
请将论文以电子邮件附件方式提交给： 
王锋：Email: msewangf@zju.edu.cn；Tel :  13456986454 
李斯：Email: l isi@zju.edu.cn； Tel :  15158197909 
征文截止日期：2013 年5 月15 日；录用通知日期：2013 年5 月20 日 

2 .  会议交流形式： 
邀请报告，每人35分钟；口头报告，每人15分钟。 
五、会议注册费 
注册费：1200 元/人；对在校学生优惠，800 元/人。 
会议期间统一安排食宿，费用自理。 
注：1．会议注册费不包括交通费、住宿费。 

2 .  22日会议组织参观考察，参加者需另交费。 
六、重要截止日程： 
第一轮通知： 2013 年3 月30 日 
论文提交截止日期： 2013 年5 月15 日 
论文录用与第二轮通知： 2013 年5 月20 日 
参会信息表返回截止日期：2010 年5 月20 日 
七、会议联系人 
对以上信息有任何疑问，请随时与我们联系。 
王锋：Email: msewangf@zju.edu.cn；Tel :  13456986454 
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